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个人简历



	个人信息
	求职意向

	姓       名： 邵科举
年       龄：  27

工作经验：  5年

现住城市： 深圳市宝安区                                                                     
	
	从事职业：  硬件测试工程师

申请职位：   高级硬件测试工程师


	
	
	

	
	
	
	

	教育背景
	

	学校名称：湖南工程学院        就读时间： 2013.07-2017.06 7        所学专业：测控技术与仪器（本科）

	个人技能
1. 大学英语四级，湖南省计算机二级证书

2. 目前为医疗器械产品项目测试代表，参与项目立项评审，PCB设计评审，负责项目测试计划安排（软件、硬件、可靠性测试安排），测试用例评审，测试结果评审，人员调配，编写测试用例，规范测试报告及审核测试报告

3. 熟练使用示波器，DC/AC Source，电子负载等仪器，编写简单Windows Bat文件。主要测试有：信号接口IIC/SPI)的SI/PI测试，熟悉Windows系统，掌握各种硬件测试手法。熟悉BT/WIFI工作协议及相关测试。

工作经历


公司名称： 未来穿戴股份有限公司                                             

在职时间：  2021.9-  至今                项目职位：测试经理（测试代表）

工作内容：1. 团队建设，不定期请专业人士对团队进行培训，提升团队专业技能；

2. 根据项目分配组内人员，技术支持团队任务，审核测试报告，拟定测试用例及统一测试报告文档；

3. 掌握团队成员的工作进度，定期周会总结，各抒己见增加团队容错率；

4. 不定期开展部门活动，营造良好的团队氛围；

5. 作为研发开发项目的测试代表，主要参与项目前期测试可行性评估，制定测试计划及编写测试用例，安排测试人员分配测试任务，并简历测试系统规范文档及参考标准，同时发现并提交产品研发阶段硬件及软件bug，并初步定位及跟踪关闭问题单，保证项目再关键节点前无严重性能及品质问题，组织节点会议，评审项目节点问题单。

负责项目：1.肩颈按摩仪器

2.腰部按摩产品仪器

3.眼部按摩仪器

4.筋膜枪系列产品


     1.
 根据产品经理的产品要求规格书制定对应产品的测试计划；参与设计原理图及PCB的评审，给出
     测试可行性的相关意见；根据项目经理的需求制定测试计划，编写及评审测试用例，安排研发阶段的测
     试人员的工作，执行测试方案，并再各个项目节点评审输出的测试报告；统计测试bug，并回归验证问 
     的准确性，给出合理的解释关闭问题单，保证项目进度。


    2.
编写研发测试部门统一的结果输出报告模板，保证部门结果输出的一致性，准确性及唯一性；根
    据公司所有产品的类型，分类整合测试用例库，并再研发测试经验累计中逐渐添补测试用例库，形成完
    整的各个产品的测试用例库，有效避免漏测，增加测试深度及广度，保证产品质量；

公司名称： 上海微创软件股份有限公司 (微软中国)                                            

在职时间：  2018.11-2021.9                   项目职位：硬件研发测试工程师（DVE）

工作内容：参与项目研发阶段的软硬件测试用例制定，收集内部员工在使用研发阶段产品时所碰到的bugs，或者设计不合理之处，实施在研发各个阶段的硬件软件测试，发现并跟踪测试bugs，并验证bugs是否有效解决，关闭bugs，有一定的EMC认证及整改经验。
负责项目：1.电脑外设产品（蓝牙键盘，鼠标，Surface Pen,无线投屏器）

负责产品从试产到量产导入的品质保证工作，制定测试方案和测试计划，完成测试工作；测试过程中发现测试故障，对其进行确认与分析，及时联系相关开发人员现场确认，每日反馈成果。

测试项目：包括Matrix(键盘矩阵测试) ， Latency(键盘延时测试)，Debounce（去抖动测试），Power（电源功耗，battery life，纹波，上下电脉冲，电源效率测试），Stress Test，时钟测试，射频测试（Bluetooth，wifi等），ESD，兼容性，USB协议测试（USB IF,USB Current Inrush, USB Speed, USB CV）等测试。

2、摄像头项目

一款具有超广角鱼眼镜头的会议摄像头，对该摄像头进行模块级，单板级，整机测试；功能，性能，可靠性测试。

测试技能： PCBA的SI/PI测试，Clock测试，Emmc _Data&CLK测试，IIC及SPI信号接口测试，电源工作电压，纹波，过压、欠压保护测试，IMU 测试，Thermal 温升测试；软件功能测试（Firmware的验证），FW smoke test，FW Command stress test，兼容性compatibility test， User scenario测 试（用户使用情况分析测试）；光学测试：摄像头AE(自动曝光)，WB（白平衡），Auto framing（自动追踪），FaceAE（人脸的自动曝光），Distortion（物体曲变），MTE/SFR(图像解像力)，Anti-flicker, Teams 认证测试，FOV摄像头广角角度测试， Teams 认证测试（IQ）。
	    公司名称： 中软国际服务有限公司
	

	    在职时间：  2018.03-2018.11
	职位名称： 硬件助理工程师


工作内容：1. 作为内部硬件测试以及第三方合作商的连接枢纽，主要负责测试问题的定位与分析，给出相应的解决方案以及审核第三方合作商测试方案及测试环境；

针对产品功能形态及使用场合，设计相应的测试方案，制定测试计划，筛选或者编写测试用例，收集测试数据，填写提交测试报告。

负责项目： 传感器类的硬件测试开发（烟感，红外，水浸，门磁等传感器）；
测试项目： 信号测试SI/PI，功能测试，性能测试，传感器灵敏度测试，故障输入测试，reboot、软件升降级测试,  产品整体功耗评估，温升测试，stress 测试，电源模块测试，环境测试， EMC [EMS(ESD,EFT..)，EMI(RE,CE…)]测试及整改。

         公司名称： 深圳迈腾电子科技有限公司
         在职时间： 2017.2~2018.3                                  职位名称： TQC工程师
工作内容：样品元器件的替代测试及认证工作；路由器的RF 距离测试及天线模块测试。
负责项目:  路由器，交换机电源与滤波器替代测试及物品签样
测试项目: 电源模块：电源的输入/输出， 电源的动态文波，电源的效率测试， 电源的OVP/OCP(过压保护与过流保护)测试， 电源替代环境可靠性测试（高温，低温，高低温循环，高温高湿环境测试，雷击浪涌测试，耐压测试……）
滤波器模块：滤波器替代焊接，环境可靠性测试（高低温温箱测试，EMC认证测试，跌落测试，跑流吞吐量测试………）
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